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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARTES IMPRIMEES -

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mandiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natje de la EI) La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questig Qn dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre aut Normes
Internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, au Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations rnerentales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent également au . X collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (IS 3 i ixées par accord
entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant le esti i eprésentent, dans la
mesure du possible un accord international sur les sujets iés, &tant™donné que les Comités nationaux
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études

3) Les documents produits se présentent sous la forme i internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou gaides 3 e S _pA omités nationaux.

4)  Dans le but d'encourager l'unification interhation amités\qationgux de la CEl s'engagent a appliquer
de fagon transparente, dans toute la mesure possibte ationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergenfe entre laNpohpe de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en term

5) La CEIl n'a fixé aucung indication d’'approbation et sa
responsabilité n’est pas engagée uand un

6) L’attention est attirée ements de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits, de de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable d as 3 te propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internatig 3 8te établie par le comité d'études 52 de la CEIl: Circuits

imprimés.

Cette norme 9

Le texte de

Fissu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

52/654/FDIS 52/671/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti & I'approbation de cette norme.

Les annexes A, B, C, D et E sont données uniquement a titre d’'information.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systéeme CEI d’'assurance de la qualité des composants électroniques

(IECQ).
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1

2)

3)

4)

5)

6)

International Sta
circuits.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARDS —

Part 1: Generic specification

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organiz
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees).
promote international co-operation on all questions concerning standardizatio
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes¢
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Compai

liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditi
two organizations.

divergence between the
indicated in the latter.

The IEC provides no

equipment declared tolbe i
Attention is d<v>o
subject of patentig

This stay ; eplaces IEC 326-1.

The text of this

andaxd is based on the following documents:

FDIS Report on voting
52/654/FDIS 52/671/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A, B, C, D and E are for information only.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components.
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INTRODUCTION

La CEI 2326 est applicable aux cartes imprimées indépendamment de leur procédé de
fabrication, lorsqu'elles sont prétes pour le montage des composants.

La CEIl 2326 est composée de parties séparées couvrant les informations pour le concepteur,
les spécifications générique, intermédiaires et particulieres d'agrément pour le systéme
d'assurance qualité de la CEl, ainsi que les exigences pour les différents types de cartes
imprimées.

L'IECQ est le Systéme CEIl d'assurance de la qualité des composants électroniques. C'est un
systeme de certification en trois parties. Ses régles (y compris la description du rdle des
inspecteurs) sont publiées dans les publications suivantes:

— QC 001001: 1986, Regles fondamentales
- QC 001002: 1986, Regles de procédure.

Le présent document constitue la spécification générique po
cartes imprimées et est lié aux spécifications intermétig
envoyées aux Comités nationaux.

) de gualité des
ieres d'agrément

Par exemple:

Pour les cartes imprimées multicouches Ivants sont applicables:
CEI 2326-1: 1996, Cartes imprimées — | je 1: cification générique

CEl 2326-4: 1996, Carte
connexions transversa

CEl 2326-4-1: 1
connexions tran S

performances A, B
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INTRODUCTION

IEC 2326 is applicable to printed boards, irrespective of their method of manufacture, when
they are ready for the mounting of components.

IEC 2326 is composed of separate parts covering information for the designer, generic,
sectional and capability detail specifications for IEC Quality assessment system specification
for test methods and requirements for the various types of printed boards.

IECQ is the Quality Assessment System for Electronic Components. It is a third party
certification system. Its rules (including a description of the role of the inspectorates) are
published in the following publications:

— QC 001001: 1986, Basic Rules
— QC 001002: 1986, Rules of Procedure.
This document contains the Generic Specification for printed Board 2 ckquality and

forms part of the Sectional Specifications and Capability Detail S iffoati lated to the
National Committees.

For example:

IEC 2326-4-1: 1996, ] rt 4—Rigid multilayer printed boards with interlayer
connections — Segtion 3 bk ecification — Performance Levels A, B and C

For further i
specification§

pecification structure and interrelationship between the
Generic Specification.
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CARTES IMPRIMEES -

Partie 1. Spécification générique

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEIl 2326 est une spécification générique (GS) s'appliquant aux cartes
imprimées dans le Systéeme CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques
(IECQ). Elle se rapporte aux cartes imprimées, indé procédé de
fabrication, lorsqu'elles sont prétes pour le montage des composants. Z&tte norme spécifie le

r les éditions les plus récentes des
de la CEIl et de I'lSO possédent le

les matériaux électriques, les structures
éthodes d’essai des structures?)

CEI/FDIS 1189-
d’interconnexio @

CEl 1182-1: 1994 gl -ansmission de données informatiques pour cartes

compte de I''SO 9080
ISO 9000, Normes pour la gestion de la qualité et l'assurance de la qualité

ISO 9001: 1994, Systemes qualité — Modéle pour l'assurance de la qualité en conception,
développement, production, installation et prestations associées

ISO 9002: 1994, Systemes qualité — Modéle pour l'assurance de la qualité en production,
installation et prestations associées

1) Actuellement au stade de projet final de Norme internationale.
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PRINTED BOARDS -

Part 1: Generic specification

1 Scope

This part of IEC 2326 is a Generic Specification (GS) applying to printed boards within the IEC
quality assessment system for electronic components (IECQ). It relates to printed boards
irrespective of their method of manufacture, when they are ready for mounting™af components.
This standard specifies the system and procedure for approval of manufagturers and products,

NOTE - Plated-through holes. Conductive holes may be achieved by plating? \ efallization
techniques or by deposition of conductive polymeric materials. Requireme ed-throygh” conductive
holes are under consideration

2 Normative references

The following normative documents contain pro 3{0 , through reference in this text,
constitute provisions of this part of IE ion, the editions indicated
were valid. All normative documents axe stbj and parties to agreements based

he possibility of applying the most
. Members of IEC and ISO maintain

registers of currently valid International Sta%s.
IEC/FDIS 1189-3: Test ectrical

IEC 1182-1: 19@ p 4 ctregic data description and transfer — Part 1: Printed
board description $

QC 001002: 1986 edufe of the IEC Quality Assessment System for electronic
components

QC 001@ of Firms, Products and Services approved under the IECQ system
including

ISO 9000, Quality manhagement and quality assurance standards

ISO 9001: 1994, Quality systems — Model for quality assurance in design development,
production, installation and servicing

ISO 9002: 1994, Quality systems — Model for quality assurance in production, installation and
servicing

1 At present at the stage of Final Draft International Standard.





